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110年度工業局
高端新材料試量產研發與驗證推動計畫

執行成果
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1-1 試量產技術推動
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陸、各分項計畫說明

分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動
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1-1-1.提供業者試量產技術諮詢及訪視
1-1-2.協助業者試量產技術分析及專利解析
1-1-3.協助業者進行產品驗證及診斷與規劃

技術移轉 技術分析
專利解析/

市場資訊研析

撰寫研發計畫書
準備相關
文件

送件

諮詢

訪視

產品先期驗證測試/
試量產診斷與規劃

初審

技審

石化推動專案

產創平台辦公室

廠商自行送件

試量產技術推動(1/4)
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競爭優勢
力O企業為專業高分子纖維材料製造廠商，近年來積極地在功能性rPET材料拓展市場。此計
畫解決了廢棄POY/DTY/胚布邊角料無法回收的問題，可提升我國高分子材料產業競爭力、
降低環境的污染、減少天然資源的消耗與拓展高值出海口。

試量產研發
投入情形

計畫時程：110年~111年
總經費/政府補助：3.3億元/規劃中
年產能/產值/規格數：2,400噸/1.32億元/功能性rPET酯粒1項、DTY1項、rPET發泡餐盒1項

量產規劃
預估時程：112年~114年
投資金額：2.5億元
年產能/年產值：8,400噸/4.62億元

可支援
綠能產業-風力發電機承載構件夾層結構芯材、電動車內飾板
軍民整合國防產業-戰鬥迷彩服、戰鬥/運輸車輛內飾板等
生物與醫療產業-醫材/藥品包裝材料等

綠色循環功能性
rPET材料

綠色循環功能
性rPET酯粒

單價:50-60
(新台幣/公斤)

循環新技術

原材料

廢棄半延伸絲(POY)/加工
絲(DTY)/胚布邊角料

單價: 0 (新台幣/公斤)

產
業
鏈

高值循環
加工絲(DTY)/

發泡餐盒

綠色循環DTY
單價:70-80

(新台幣/公斤)

rPET發泡餐盒
單價:150-160(新
台幣/公斤)

各種下游應用

彩色DTY

機能性服飾

力O企業力O企業力O企業

尚O

力O企業(驗證)Apple Co.(驗證)

關鍵問題

現行廢棄POY/DTY/胚布邊角料無法循環
再利用，僅能委託合格廢棄物廠商進行
焚化、掩埋或堆置處理，衍生環境汙染、
資源浪費、清運處理費用高等問題。

解決方案

建立自主循環rPET研製技術，有助國內產業鏈往高值化與
循環經濟方向健全發展。

iPhone/Apple 音箱用
編織充電線/電源線/
音箱外殼

力O/耀O
(驗證)

rTPEE
單價:250-
300 (新台
幣/公斤)

rTPEE彈性纖維
單價:350-400 
(新台幣/公斤)

力O企業

力O企業

協助力O企業進行試量產
(循環聚酯高值應用案)
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競爭優勢
林O先進為專業碳黑製造廠商，近年來積極地在功能性碳黑拓展市場。由於林O先進對於碳黑
累積多年研發與生產經驗，不論在原物料掌握、製程異常排除與品質管控皆能迅速掌握，若
能進一步建立改質特殊碳黑研製技術，可提升產品競爭力與市場占有率。

試量產研發
投入情形

計畫時程：110年~112年
總經費/政府補助：1.83億元/規劃中
年產能/產值/規格數：720噸/1.2億元/改質特殊碳黑1項

量產規劃
預估時程：113年~115年
投資金額：5.2億元
年產能/年產值：7,200噸/28.8億元

可支援
綠能產業-電動車儀表顯示面板等
軍民整合國防產業-戰鬥車輛/船艦/飛機操作顯示面板等
5G數位轉型與資安產業-5G手機/平板電腦/自駕車觸控面板等

關鍵性材料：
改質特殊碳黑

改質特殊碳黑
單價:350-450
(新台幣/公斤)

關鍵新技術

原材料

塔底油/輕質油
單價: 5-10

(新台幣/公斤)

產
業
鏈

協助林O先進進行試量產
(高值化特殊碳黑改質案)

顯示器用高值
遮光油墨/膠各種下游應用

林O先進永O/正O/德O

關鍵問題

國內對於改質特殊碳黑長期仰賴進口，
成本高且規格受制於人。

解決方案

建立自主改質特殊碳黑研製技術，突破依賴國外市場的進
口窘境，有助國內產業鏈往高值化方向健全發展。

油爐法/臭氧改質
林O先進(驗證)

光/熱固化遮光油墨/膠
單價: 3,000-5,000

(新台幣/公斤)

Mini/Micro LED面板
(友O)(驗證)

iPhone/iPad (OLED面板)
(Apple Co.)(驗證)

手機/筆電/電腦/電視 (LCD面板)
(群O)(驗證)
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協助東O進行試量產
(高性能多用途聚醚二胺案)

66

競爭優勢
東O為專業高分子製造廠商，近年來積極地往功能性高分子拓展市場。由於東O對於高分子累
積多年研發與生產經驗，不論在原物料掌握、製程異常排除與品質管控皆能迅速掌握，若能
進一步建立PEDA研製技術，可提升產品競爭力與市場占有率。

試量產研發
投入情形

計畫時程：110年~112年
總經費/政府補助：1.77億元/規劃中
年產能/產值/規格數：100噸/0.145億元/聚醚二胺2項

量產規劃
預估時程：113年~114年
投資金額：2.2億元
年產能/年產值：2,000噸/2.9億元

可支援
綠能產業-風機葉片用硬化劑等
軍民整合國防產業-戰鬥車輛/船艦/飛機抗蝕防水塗料等
5G數位轉型與資安產業-5G通訊印刷電路板用環氧接著膠硬化劑等

關鍵性材料：
PPG

聚醚多元醇(PPG)
單價:70-80
(新台幣/公斤)

關鍵觸媒技術

原材料

環氧丙烷(PO)
單價: 50-60
(新台幣/公斤)

產
業
鏈

環氧/PU樹脂
硬化劑各種下游應用

東O東O

關鍵問題

國內對於PEDA長期仰賴進口，成本高且
規格受制於人。

解決方案

建立自主PEDA研製技術，突破依賴國外市場的進口窘境，
有助國內產業鏈往高值化方向健全發展。

開環聚合
東O

聚醚二胺(PEDA)
單價: 150-250

(新台幣/公斤)

風機葉片
(驗證)

關鍵觸媒技術

氨化
上O

試量產技術推動(4/4)
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陸、各分項計畫說明

1-1試量產技術推動

1-1-4 高端新材料之潛力市場資訊研析

分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動
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高端新材料之潛力市場資訊研析(1/7)

 國家發展計畫下六大核心戰略產業—資訊/數位/
資安卓越/國防/綠能/再生能源/民生/戰備產業

 資訊/數位/資安卓越產業將分析【高溫/高導熱晶圓模封樹脂】。
 國防及戰略產業將分析【航空發動機用之冷/熱端複合材料】與【潛艦使用之輕量化複材、船體塗

料】。
 綠電及再生能源產業將分析【離岸風機葉片用之夾層材料、結構膠與防護塗料】。
 生物及醫療科技產業的國家發展重點聚焦【資料影像AI分析】與【基因精準醫療】技術，較無材

料開發需求。
 民生及戰備產業將以【車用燃料電池材料】與【石化產業重要物資】為分析目標。

8
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高端新材料之潛力市場資訊研析(2/7)

 Low Dk/Df 載板材料

• Transmission loss (α) = Dielectric loss(αd) + Conductor loss(αc)

• Dielectric loss(αd) ∝ √ ε x freq x tanδ

• Conductor loss(αc) ∝ √ freq x ε

• ε : Dielectric constant (Dk)

• tanδ : Dielectric loss tangent (Df)

IC 載板材料

Organic

Thermoset

持續研發
Low Dk, Df

(BT、
ABF)

Inorganic

Thermoplastic
PPE, 

hydrocarbon

Ceramic, 

LTCC
Glass

PTFE LCP

MPI 薄膜 LCP 薄膜 PPE薄膜 BCB薄膜 PEEK薄膜

Dk 10GHz 3.1 3.1 3.9 2.65 3.07

Df 10GHz 0.006 0.002 0.01 0.0008 0.0033

楊氏模數
(Mpa) 

140 150 2300 2900 3400

硬板軟板

關鍵材料項目說明與市場資訊

9
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高端新材料之潛力市場資訊研析(3/7)

 BT(Bismaleimide Triazine)樹脂

 由日本三菱瓦斯公司研發，專利期已過。
 三菱瓦斯公司在BT 樹脂研發和應用方面仍處於全球 領先地位。
 BT 樹脂具高Tg、高耐熱性、抗濕性、低介電常數(Dk)和低Df等多種優勢，但是複合玻纖紗層，較ABF基板更硬，布線

較麻煩，雷射鑽孔難度高，細線路要求無法滿足。
 尺寸安定性好，熱脹冷縮影響線路良率低，BT多用於可靠度要求較高的網路晶片、手機MEMS 晶片、通信晶片等產品

。隨著LED晶片的快速發展，BT 基板在LED封裝上的應用也在快速發展。

 ABF(Ajinomoto Buildup Film)載板

 主要成份為環氧樹酯外，還有添加劑、安定計、耐燃劑以及PET薄膜等成份
 由Intel主導研發的材料，用於Flip Chip等高階載板的生產。
 ABF 材質可做線路較細、適合高腳數高傳輸的IC，多 用於CPU、GPU 和晶片組等大型高端晶片。
 ABF 作為增層材料，銅箔基板上面直接附著ABF 就可以作線路，也不需要熱壓合過程。
 近年由於網路速度提升與技術突破，高效能運算應用浮上檯面，ABF 需求擴大，ABF載板可以跟上半導體先進製程的

腳步，未來市場潛力較大。

關鍵材料項目說明與市場資訊
ABF載板較具未來發展性，專利保護程度高

關鍵材料項目撿擇與說明

 資訊/數位/資安卓越產業將分析【高溫/高導熱晶圓模封樹脂】。

 國防及戰略產業將分析【航空發動機用之冷/熱端複合材料】與【潛艦使用之輕量化複
材、船體塗料】。

 綠電及再生能源產業將分析【離岸風機葉片用之夾層材料、結構膠與防護塗料】。

 生物及醫療科技產業的國家發展重點聚焦【資料影像AI分析】與【基因精準醫療】技
術，較無材料開發需求。

 民生及戰備產業將以【車用燃料電池材料】與【石化產業重要物資】為分析目標。
10
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高端新材料之潛力市場資訊研析(4/7)

我國產業狀態與因應策略 Action Plan與預期效益

C2~C3原料轉做
民生量大的高值材料

C4~C9原料轉做新興
產業所需關鍵材料

產製綠色低碳材料
帶動新料出口去化

 預期降低PE/EG與
PS/PTA出口量33與41

萬噸。

 延長加工鏈段，達到
上下游整合，創造就
業機會。

 轉作高值化材料與終
端產品，避開原料端
關稅障礙，發揮範疇
經濟效益。

 接軌國際品牌需求，
建立國內綠色低碳材
料與應用品市場。

大宗石化原料

【開發高值產品】
－提高產品附加價

值

PE/EG

• 出口238萬噸
• 生產量66%出口
• 使用C2~C3原料生

產

【提升關鍵材料國產化比例】

【綠色低碳材料帶動新料去化】
－歐盟、日本塑膠製品未來均需有25%成

分的綠色低碳材料。

PS/PTA

• 出口200萬噸
• 生產量40%出口
• 使用C4~C9原料生產

關鍵材料項目說明與市場資訊
台灣石化產業重要物資分析—【開發高值產品】/【提升關鍵材料國產化比例】

/【產製綠色低碳材料】

11
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高端新材料之潛力市場資訊研析(5/7)
關鍵材料項目說明與市場資訊

C2原料的去化策略與可開發項目

乙烯 PET聚酯乙二醇
(EG)

產能36萬噸 ~0.5
美元/Kg

環氧乙烷
(EO)

+O2 +H2O

我國廠商應用C2原料製造之主力產品

乙二醇
丁醚

中間化學品高值化

原料應用高值化
半導體化學品容器

暨過濾器

人工關節/
椎間盤

超高分子量聚乙烯
(UPE)

高耐磨/無聲齒輪

~15
美元/Kg乙烯當量

碳酸
乙烯酯

噴瓷漆

清漆

電容器電解液

鋰二次電池電解液

~3
美元/Kg

聚乙烯(PE)

~0.9
美元/Kg

~1.5
美元/Kg

 健康照護產業
 人工肢體產業
 電池產業
 濾膜產業
 國防保全產業

6~10億新台幣的產值

12
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關鍵材料項目說明與市場資訊(委員補)
一次式生物反應器(BioProcess Container, BPC)(I)

BPC袋膜材必須具有極高的純度、良好的化學相容性和可萃取性、保護承裝物不洩漏、耐pH值
變化、溶質濃度變化、耐氧氣/二氧化碳/水蒸氣交換。同時，BPC膜必須具有柔韌性以抵抗穿
刺、應力裂紋和其他傷害，並可在冷凍(–20 to –80°C)、冷藏或環境條件下使用。

0.3 L, 1 L, 5 L, 14 L, 50 L

BioBLU® Single-Use Vessels Thermo Scientific HyPerforma 5:1 Single-Use Bioreactor

高端新材料之潛力市場資訊研析(6/7)

13
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一次性反應袋價格及國內概況

 目前有Cytiva(前GE Healthcare)、Thermo、Sartorius、Merck、Pall等國際大廠生產。價格則由
袋子大小與膜層數多寡決定，從新台幣30萬/個至大規模等級新台幣3,600萬/個不等(視各區域經濟
發展狀況價格不同)。

 台灣生物科技廠商台康、永昕公司所使用的都是Cytiva。

 台康有6個2000L、2個1000L的生物反應器，假設滿載的話，一年總共會用到50-60個”袋子”，
若以2000L來計算，每個袋子原價約80萬新台幣，有些廠商有折扣，實際售價平均大約落在新台幣
55-60萬/個不等，每年在袋子的費用上大約會花費3-4,000萬新台幣，不過這是滿載的狀態，還要
視廠商接單與實作的批次量來評估。

關鍵材料項目說明與市場資訊(委員補)

一次式生物反應器(BioProcess Container, BPC)(II)

 MarketsandMarkets數據顯示，一次式生物反應袋2021年全球市場達到12.9億美元，預計到2026年五年內，
市場將以年複合成長率23.6%持續成長。

 一次性生物反應袋在亞洲及拉丁美洲成長最快速，2021~2026年CAGR分別為27.7%、27.0%，但技術發展，則
以歐美為主。

 台灣在袋子製造技術層面沒有問題，關鍵在於產品，一次性反應袋有其專利、以及後續所有的檢測與認證程序。

高端新材料之潛力市場資訊研析(7/7)
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分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-1 關鍵新材料技術開發

1-2-1-1醫材用UV固化水凝膠材料技術開發

15
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醫材用UV固化水凝膠材料技術開發(1/5)
市場背景：

水凝膠(Hydrogel)主要應用於醫材、農業、民生產品等領域，預估2026年全球產值達到
5,500億元。

產業問題：
1. 國內傳統熱固型水凝膠產品需要有熱源進行反應，存在VOC問題、能耗高且製程時間長(>3

小時)的缺點，難以與國際大廠主流-快速固化的UV水凝膠產品相比。

2. 國內UV固化技術不足，醫材用UV水凝膠材料與捲材長期受國外廠商(如日本積水、美國3M
等)壟斷，下游廠商僅能進口組裝，造成成本高與規格受制於國外。

計畫目標：建立自主化醫材用UV固化水凝膠材料製備技術，補足產業缺口與拓展出海口(如藥
物敷料、 人工皮膚、組織工程等)。

技術指標
 膠片成型厚度 ≥ 0.6 mm
 剝離強度(SUS材質) ≥ 100g/25mm
 膠片交流阻抗 ≤ 500 

UV固化優勢： (熱固化相比)

 降低有機溶劑使用量，減少VOC排放。
 快速固化(只需數秒)，能耗低。
 可常溫下反應，影響水凝膠的性質小。

16
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技術重點

UV固化優勢： (熱固化相比)

 降低有機溶劑使用量，減少VOC排放。
 快速固化(只需5~10秒)，減少能耗。
 可常溫下反應，影響水凝膠的性質小。

連續式UV固化反應

醫材用UV固化水凝膠材料技術開發(2/5)

 導入反應型光起始劑  驅動固化反應並參與
交聯，快速產生膠體強度。

 導入水溶性增稠劑  調整水凝膠溶液黏度，
降低塗佈後的流動性。

平台名稱 計畫前產業狀況 完成後產業狀況

醫材用UV固化
水凝膠材料

開發技術平台

1.國內水凝膠主要採以傳統熱固化製
程，製程時間長且品質難以應用於
高階醫療市場。

2.UV固化水凝膠原料長期受國外廠
商壟斷。

1.藉由反應型光起始劑的導入及水凝膠
配方設計，開發出可塗佈製程的水凝膠
溶液，提升UV固化水凝膠的技術水平。

2.轉換成UV固化方式，具有減少溶劑用
量及省電之優點。

固化條件：汞燈(UVA, 365nm)
曝光能量：600mJ/cm2

(曝光強度150mW/cm2照射 4 秒)

17
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配方組成 #1 #2

親水性單體 22.0 8.7

丙烯酸 10.0 4.0

丙烯醯胺 7.0 38.3

保濕劑 15.0 9.9

電解質 3.0 3.0

起始劑 1.1 0.9

交聯劑 0.35 0.8

增稠劑 0.8 (PAAS) 4.0 (PVP)

pH調整劑 - 3.0

H2O 40.8 27.6

Total (wt.%) 100 100

市售商品
(日本積水)

自製配方#1 自製配方#2

pH 5.0 4.3 6.3

剝離強度 80 g/25mm 120 g/25mm 140 g/25mm

膠片厚度 0.600 mm 0.604 mm 0.858 mm

交流阻抗 500Ω 65Ω 312Ω

固化條件：汞燈(UVA, 365nm)
曝光能量：600mJ/cm2

(曝光強度150mW/cm2照射 4 秒)

塗佈

水凝膠塗佈

上膠液 UV固化

水凝膠固化外觀

配方1膠材 配方2膠材

醫材用UV固化水凝膠材料技術開發(3/5)

醫材用UV固化水凝膠物性目標:
- pH=4~7

－膠片厚度≧0.6 mm
－剝離強度≧100 g/25mm
－交流阻抗≦500歐姆

18



© ITRI. 工業技術研究院著作

 醫療用UV水凝膠應用：

心電圖(ECG)、肌電圖(EMG)檢查、藥物敷料、組織工程材料(人工皮膚) 、 隱形眼鏡

 透過UV固化水凝膠材料開發技術平台，建立自主化UV固化/塗佈加工特色之水凝膠產業鏈，
開拓在醫材、民生、電子等產業之高值化產品。

 預期達到國產供應原材料，改變國外商品壟斷市場的現況。預估將促進相關產業產值可達
新台幣10億元。

市場關連性 項 目 2020年 2021~2022年

產品直接效益 UV固化水凝膠材料
國內尚無廠商可供應

此材料，仍仰賴進口

＞ 10億元

(臺灣)

產業效益

醫材用UV固化水凝膠材料技術開發(4/5)
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醫材用UV固化水凝膠材料技術開發(5/5)

→水凝膠材製備與配方開發
→潛力廠商:正O、國O

設計與製造UV固化水凝膠材料，
符合醫材需求。

→膠材塗佈及固化製程開發
→潛力廠商:大O、虹O

調整塗佈固化參數以符合業者
所需。

元件材料

產品元件

終端應用產品

高值化發展重點
高機能醫材用UV固化水凝膠材料開發，促進石化產品轉型升級
發展醫材用UV固化水凝膠材料製備技術
提升泛用石化產品進入環保高值化應用，提升產業競爭力

計畫產生效益：
自主供應水凝膠材料
創造相關產業產值>10億元

→醫材組裝
→潛力廠商:得O、

全O生醫
依據下游應用提供相

關規格與產品驗證。

心電圖/肌電圖電極貼片

水凝膠UV固化示意圖

面膜

醫藥用敷料

後續推動研發聯盟說明：

工研院

UV水凝膠
配方設計

工研院

UV固化水凝膠
連續式塗佈製程技術

產值>2億元

產值>3億元

產值>5億元

20



© ITRI. 工業技術研究院著作

分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-1 關鍵新材料技術開發

1-2-1-2 防水透氣聚氨酯薄膜加工技術開發

21
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背景說明：在防水機能服飾市場，產品訴求由高透濕性轉為高透氣性。目前主流產品
(Gore-Tex)採用多孔ePTFE(鐵氟龍)薄膜作為防水透氣層，此材料長期仰賴進口 (國內每
年進口約2000噸; 產值為6~8億元) ，且在環保法規漸趨嚴格下，含氟材料將逐漸限制
使用，亟需尋求替代品以符合市場需求。相對地，國內聚氨酯薄膜產業發展成熟，但
多孔聚氨酯薄膜無法同時兼具防水及透氣性。

計畫目標：開發防水透氣聚氨酯(PU)薄膜製備技術，藉由孔隙結構控制及介面改質技
術，使薄膜兼具防水與透氣功能，應用於專業服飾(如防護衣、軍警制服、航運水手服
等)，以提高聚氨酯薄膜附加價值。

技術亮點：利用環境友善的水性聚氨酯為基礎材料，由組成設計及製程控制薄膜微孔
大小、數量分布及連通性。再透過介面改質處理形成超疏水現象，克服多孔膜材防水
性不足，並維持高透氣性。

技術指標
厚度≦150 μm
撥水度≧ISO2 (≧ 70分)
透氣≧ 0.1 cfm
耐水壓≧ 5000 H2Omm

計畫產生效益
自主供應防水透氣聚氨酯薄膜
相關產業產值≧ 10億元

人體

外部環境

防水透氣
PU薄膜

外層織物

內層織物

水蒸汽出得去
水滴進不來

水滴水蒸汽、熱氣

六大核心產業

• 防水透氣機能性紡織品適合長時處
於嚴苛環境的從業人員穿著，如軍
人、警察及醫護，以提升舒適性。

• 另外，也可應用於建築、汽車及醫
療等民生產業。

防水透氣聚氨酯薄膜加工技術開發(1/4)
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撥水度：ISO2~ISO3

配方/塗層 耐水壓
(mmH2O)

Gurley test

(seconds)

透氣(CFM)

水性PU A4配方 0 <1 7.90

水性PU+100%C1(50um) ~20000 ∞ ~0

水性PU+70%C1(50um) ~20000 ∞ ~0

水性PU+50%C1(50um) 12000 90-120 ~0

水性PU+30%C1*1(50um) 0 <1 5.30

水性PU+30%C1*2(50um) 2500 1-2 2.92

水性PU+12.5wt%C2(50um) ~20000 ∞ ~0

水性PU+11wt%C2(50um) 3-4000 25 0.06

水性PU+10wt%C2(50um) ~0 3-5 3.56

水性PU+12.5wt%C2(22um) ~0 2-4 6.15

水性PU+1 layer silica ~0 8 1.47

水性PU+1 layer 10WPU ~0 5 4.58

水性PU+1 layer 20WPU ~1000 20 0.76

水性PU+1 layer silica +10%C1 2652 38 0.40

水性PU+2 layer silica +10%C1 5565 46 0.15

工作執行進度說明-耐水壓/透氣/撥水度
防水透氣聚氨酯薄膜加工技術開發(2/4)

材料篩選及配方設計

機械物理發泡

氣泡直徑約16 μm 

(2層silica+
1層silicone)

接觸角120。

接觸角115。

防水透氣聚氨酯薄膜物性目標:
-撥水度≧ISO2 (70分)
-耐水壓≧5000 H2Omm
-透氣度≧0.1 cfm
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透過機能性服飾用防水透氣薄膜技術，開發環保型並兼具高透氣及防水之PU薄膜，
建立與傳統PU防水透濕膜具差異化／獨特性等特色之產品。開拓特殊專業紡織品
及服飾產業之高值化市場，預估將促進相關產業產值達新台幣10億元以上。

市場關連性 項 目 2020年 2021年~

產品性能提升 高透氣防水聚氨酯薄膜
國內尚無兼具透氣及防水之
聚氨酯薄膜產品

＞10億元
(臺灣)

 防水透濕薄膜市場中，聚氨酯薄膜佔據35-40%，除了特殊專業行業所需之紡織
品，此外也可用於車業、建築業、醫療業及作為特殊包材用途。

產業效益

技術名稱 計畫前產業狀況 完成後產業狀況

防水透氣聚氨酯
薄膜加工技術開
發

1.國內機能性服飾市場依然以代工為
主，且為具有鐵氟龍之產品代工，
少有自主開發之防水透氣機能產品。

2.氟化物因環境問題，須逐年減少使
用量，並且開發新型防水透濕薄膜。

1.經水性聚氨酯基膜設計，加上表面改
性工法，使原本無防水性之聚氨酯基膜
具有防水性且兼具透氣性。

2.以聚氨酯為主要防水透濕層，具有減
少氟化物用量及國內聚氨酯產業高值化
之優點。

防水透氣聚氨酯薄膜加工技術開發(3/4)
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防水透氣聚氨酯薄膜加工技術開發(4/4)

→PU製備與配方
→潛力廠商:南O、立O、大O

設計與製造防水透氣聚氨酯材
料，符合機能性服飾需求。

→PU塗佈製膜
→潛力廠商:聚O、興O、双O

調整塗佈參數以符合業者所需。

元件材料

產品元件

終端應用產品

高值化發展重點
高機能防水透氣聚氨酯薄膜開發，促進石化產品轉型升級
發展防水透氣聚氨酯薄膜製備技術
提升泛用石化產品進入環保高值化應用，提升產業競爭力

計畫產生效益
自主供應防水透氣聚氨酯薄膜
相關產業產值≧ 10億元

→成衣製造
→潛力廠商:歐O那、科O、達O

依據下游應用提供相關規格與
產品驗證。

後續推動研發聯盟說明：

工研院
新結構聚氨酯
樹脂開發技術

工研院
薄膜造孔及介
面改質技術
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分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-1 關鍵新材料技術開發

1-2-1-3 生質黏彈體材料流變技術開發
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鞋材

紙吸管紙容器

食品標籤

利用生質高分子PBAT為基礎材料，藉由膠材主劑改質設計及大振幅震盪剪切 (Large Amplitude

Oscillatory Shear, LAOS)流變分析精準控制膠材軟化溫度，並維持低VOC排放。

生質熱熔膠可應用於一次性包材、衛生用品及紙吸管黏合等，屬於民生產業。

自主供應生質熱熔膠材，相關產業產值>18億元。

預期
效益

1. 分解時間長，需特定高溫高濕環境
2. 內聚力高，潤濕性不佳
3. 軟化點與熔點高

遇到的問題/現象

1. 混摻生質助劑，提升主樹酯生分解速度
2.導入軟段提升鏈運動能力

解決方向

生質黏彈體材料流變技術開發(1/4)
響應歐盟&日本等限塑政策，本計畫欲建立自主化生質黏彈體製備技術，以取代傳統石化來源EVA熱熔膠，

同時可取代進口生質熱熔膠(瑞典B公司、美國H.B. Fuller、德國Henkel) ，補足產業缺口並拓展出海口(如

食品容器、衛材、鞋材、紡織、車材黏合等) ，應用於民生與戰略物資產業。

計畫
目標

27

平台名稱 計畫前產業狀況 完成後產業狀況

生質黏彈體材料
流變
技術開發
技術平台

1. 國內熱熔膠主要採石化來源
EVA， 排碳量高。

2. 為了達到高接著強度，需加高
黏度高揮發的增黏劑，造成使
用時的高VOC, 不適合使用於
食品容器、衛材、車內飾品等
應用。

3. 生質/生分解熱熔膠長期受國
外廠 商壟斷。

1. 藉由PBAT配方設計與接枝改質技
術，開發出高接著強度、低VOC
之可循環再利用生分解熱熔膠。

2. 國產化生質/生分解熱熔膠，提高
廠商國際產業競爭力。
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生質黏彈體材料流變技術開發(2/4)

 流變圖中，配方膠1004-10在高溫時的G’值下降許多，可大幅提升材料在塗布和施膠時的
潤濕性及延展性。

 1004-10接著力測試結果達6,280 gf/2.5cm，熔點為55度，稀稠度(@160oC)為281,000cp。
 1004-10具良好的潤濕性與接著力。

★利用變溫流變分析熱熔膠潤濕性、
持黏性等基本性質。

PBAT商品料 PBAT改質料

28

(cps)

PBAT

生質熱熔膠物性目標:
-熔點(Tm)≦110℃

－稀稠度@160℃≦300,000 cp
－接著強度≧5 gf/2.5cm 
－ VOC≦5,000 ppb

PBAT熱熔膠

樣品 商品料
(BASF C1200)

PBAT#2
_CPL

1004-90 1004-10

熔點 (Tm; ℃) 123 119 112 55

接著強度 (gf/2.5cm) - - 5,772 6,280

稀稠度@160oC (cps) 2,313,102 51,800 6,050 281,000

VOC @40oC (ppb) - - - 未檢出
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市場關連性 項 目 2020年 2021年~

產品直接效益
1. 高接著性
2. 操作溫度範圍廣

國內尚無此材料系統產
業，以進口材料為主

＞18億元
（台灣）

 高接著性、生物可分解性之生質材料應用：應用於食品容器/紙吸管/衛生用品/鞋材/布材
黏合等。

產業效益

食品容器 紙吸管 標籤 衛生用品 鞋材 車材

生質黏彈體材料流變技術開發(3/4)

透過生質黏彈體材料流變技術開發，以建立差異化/獨特性等特色之生質高分子樹脂產業價

值鏈，開拓在食品與民生等產業之高值化產品，提升膠材接著性兼顧生物可分解永續概念。

計畫結束後三年，估計本技術平台開發之生質熱熔膠年銷售量可達10,000噸，年銷售額達18

億台幣，銷售範圍擴及臺灣/中國/美國/歐洲，市場占有率達10%。
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→ 原料供應
→ 潛力廠商: 遠O新、南O、長O
ITRI: 協助檢測原料加工潛在性，並
進行初步改質。

→生質材料配方調控與混合
→潛力廠商:德O、邦、盛O、誠O
ITRI: 提供優勢改質料給廠商，進行熱熔膠混
鍊加工製程技術，並來回驗證以符合下游應
用所需。

原料

混鍊加工

終端應用產品

高值化發展重點
• 市場目前無生分解熱熔膠技術，工研院可提供聚酯接枝設計及
配方設計
• 大振幅震盪剪切LAOS流變分析，控制軟化溫度與結晶速度
• 維持低VOC排放
• 建立國內自主研發生產關鍵材料

→食品容器/紙吸管/衛生用品/鞋材/布材黏合
→潛力廠商: 尚O、文O

ITRI: 依據下游應用提供相關規格與產品驗證

終端產品

計畫產生效益
自主供應食品包裝用生質熱熔膠材料
相關產業產值>18億元

後續推動研發聯盟說明：

生質黏彈體材料流變技術開發(4/4)

30



© ITRI. 工業技術研究院著作

分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-2 高端新材料研發聯盟與輔導

1-2-2-1  5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟

31
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計畫背景：大趨勢及蘋果帶動下，IDC預測 2021 年全球LCP通訊軟板市場規模將達
1200億元(新台幣)，目前臺灣軟性電路板廠台郡、嘉聯益、臻鼎皆對於LCP通訊軟板
材料展現出迫切需求。然而，受限於日本廠商(如Sumitomo、Kuraray等)專利壟斷，
我國軟性電路板廠商長期仰賴進口LCP材料，造成成本高與規格受制於人，以形成完
整產業供應鏈與提升產業競爭力。

計畫目標：建立5G通訊基板用低介電改質材料研發聯盟，形成國產5G通訊基板產業
鏈與拓展出海口(如智慧型手機、筆記型/平板電腦、穿戴裝置、車用電子等)。

技術亮點：通過LCP共聚單體結構設計，開發低介電改質材料，作為膜級LCP之添加
劑使用(添加量1~5wt.%) ，可進一步降低薄膜Dk 與Df ，滿足5G高頻通訊需求。

軟性銅箔基板(FCCL)

25 μm
18 μm

LCP 溶液

5G通訊基板 (FPC) 
5G通訊終端產品

低介電改質材料

膜級
LCP

5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(1/6)
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工研院膜級LCP合成與薄膜基本性質分析
工研院自行合成溶劑型LCP產品
透過塗佈成膜得到LCP薄膜

ITRI
LCP FILM

SUMITOMO 
LCP FILM

Tm (℃) 303 358

Tg (℃) 177 177

CTE 38.8 38

Dk 3.58 3.69

Df 0.0042 0.0043

塗佈

5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(2/6)

33

O N C

O

O C C

x y z
OO

H

C

O

O

w

4AP HBAHNA IPA

SUMITOMO LCP FILM

4AB IPAHNA 44BP

C N C

O

O O

x y z

H

C

O

C

w

O

O

O

ITRI LCP FILM

住友化學以其溶劑型LCP產品(溶解
於NMP; 固含量 8 wt.%)透過塗佈
成膜得到LCP薄膜

◎材料物性總目標:

-介電常數(Dk)≤ 3.3

-介電損耗(Df)≤ 0.004

-熱膨脹係數(CTE) ≤40 ppm/℃

-熔點(Tm) ≥ 300℃
NMP
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低介電改質材料合成

HBA

HNA

低介電改質
材料

透過在聚合過程中導

入Branch單體，產生

侷限效應，(1)提升熔

點，(2)降低CTE，(3)

降低介電特性

COOHOH

COOH

OH

5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(3/6)
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ITRI LCP Modifier ITRI LCP
Film

SUMITOMO 
LCP Film 本計畫目標

熔點 (Tm ; ℃) 315 303 358 ≧ 300   

Tg (℃) 183 177 177 -

CTE [ppm/℃] - 38.8 38 ≤ 40

Dk@10GHz 2.7 3.58 3.69 ≤ 3.3

Df@10GHz 0.0019 0.0042 0.0043 ≤ 0.004
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工研院LCP薄膜塗佈製程與性能驗證

LCP膜

銅箔

FCCL

<3 μm

25 μm

+

溶液型LCP

低介電改質材料 高頻薄膜塗佈配方

塗佈成膜

5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(4/6)
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2 wt.%

(溶解於NMP; 
固含量 10wt.%)

ITRI blend
LCP  film

ITRI 
LCP Modifier

ITRI
LCP Film

SUMITOMO 
LCP Film

本計畫
物性目標

熔點 (Tm ; ℃) 342 315 303 358 ≧ 300   

Tg (℃) 179 183 177 177 -

CTE [ppm/℃] 32.2 - 38.8 38 ≤ 40

Dk@10GHz 3.3 2.7 3.58 3.69 ≤ 3.3

Df@10GHz 0.0030 0.0019 0.0042 0.0043 ≤ 0.004

(溶解於NMP; 
固含量 8wt.%)
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5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(5/6)

36

技術輔導照片 文字說明

 本計畫目標: 5G通訊用低介電改質材料開發
與應用

 完成低介電改質材料合成與應用技術

 完成低介電改質材料合成，達到介電常數

(Dk) = 2.7，熔點(Tm) = 315℃。

 本計畫完成LCP薄膜塗佈製程與性能驗證，

塗膜厚度25μm，介電常數(Dk) = 3.3，介

電損耗=0.003，熱膨脹係數（CTE） =

32.2 ppm／℃。

 3家合作廠商完成研發簽約：晉一化工、台

南紡織、綠能奈米，研發自籌金額共270萬

(未稅)。

計畫執行前：
1. 無低介電改質材料可改善LCP薄膜特性。
2. 無高頻薄膜塗佈配方可進行FCCL塗佈。
3. LCP薄膜特性尚未超越國際大廠。
計畫執行後：
1.完成低介電改質材料合成技術可改善LCP薄
膜特性。
2.建立國內自有5G關鍵原材料核心技術能量
包含溶劑型LCP與低介電改質材料，補足產業
鏈上游原材料之缺口。
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→ 低介電改質材料開發
→ 潛力廠商: 晉O

開發低介電改質材料，作為
高頻通訊應用之添加劑使用。

→高頻通訊用薄膜塗佈配方開發
→潛力廠商: 南O
發展高頻通訊用薄膜塗佈配方技術，符
合下游應用所需。

元件材料

產品元件

終端應用產品

→高頻通訊用軟性基板(FCCL)
潛力廠商:綠O奈米
依據下游應用提供相關規格
與產品驗證。

→手機天線/車載雷達/
穿戴式裝置

終端產品

關鍵原料

計畫產生效益
形成完整5G通訊基板產業供應鏈
提升附加價值率25%以上
促成投資 2億元
增加產值10億元

5G通訊基板用低介電改質材料計畫研發聯盟(6/6)
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工研院

協助廠商建立低
介電改質材料

合成技術

工研院

協助廠商建立高
頻薄膜塗佈

配方技術

工研院

協助廠商建立高
頻薄膜後處理

加工技術



© ITRI. 工業技術研究院著作

分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-2 高端新材料研發聯盟與輔導

1-2-2-2 高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟

38
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背景說明：

1. 傳統的基地台金屬外殼會對5G信號屏蔽干擾，因此各大樹脂廠積極投入5G改性塑料複材開
發，此材料需具備低介電、抗衝擊、耐候/濕、阻燃等特性。

2. 有機磷系阻燃劑受熱會形成不易燃的焦炭層，且不會產生大量煙霧及有毒氣體，但本身耐
溫性差、易水解的缺點，因此，尋求國內廠家從事開發耐高溫、抗水解的磷系阻燃劑。

3. 高頻傳輸用阻燃複材全球需求量約1萬噸/年; 產值為25億元; 國內每年進口約150噸; 5G基站
衍生產值為280億元/年，為目前此關鍵材料皆仰賴進口(如Sabic與Covestro)，造成成本高
與規格受制於人，亟需組成5G複合材料開發，以形成完整產業供應鏈與提升產業競爭力。

計畫目標：建立高頻通訊基地台用低吸濕阻燃複材研發聯盟，形成國產5G基地台產業鏈與拓
展出海口 (如自駕車、智慧製造、 消費性電子等) 。

技術亮點：

透過分子結構設計及合成反應技術，可開

發耐高溫低吸濕有機磷系阻燃劑。導入此耐

溫阻燃劑於PC複材內，進行混煉加工與流變
調控後，可製備高頻通訊基地台用低吸濕阻

燃材料。

高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟(1/5)
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耐溫、低吸濕有機磷系阻燃劑結構設計、合成、純化與性能評估

O
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P
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PhO
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 Zuran 12

 FR-201

 FR-220

 PX-200

 本案開發的Zuran 12在熱穩定性、耐水解性都優於市售的有機磷阻燃劑

 在85 ℃/85RH測試中，僅Zuran 12無明顯結塊/水解現象產生

高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟(2/5)
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 Zuran 12
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 添加耐燃劑時，複
材本身HDT、CTE
會明顯下修

 含Z-12的阻燃複材
在添加適當的紫外
光安定劑後，明顯
提升戶外耐候性

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

UVA-1157

UVA-5431

耐溫、低吸濕阻燃複材機械、耐候以及電性評估

高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟(3/5)
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HALS-622

KKS

KFBS

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

未加UV安定劑 未加UV安定劑

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

UVA-1157
UVA-5431
HALS-622

MCL-1
MCL-2MCL-3

MCL-1MCL-2MCL-3

MCL-1 MCL-3

MCL-2 MCL-1UVA-1157
UVA-5431

UVA-1157
UVA-5431

UVA-1157
UVA-5431

MCL-3

MCL-2
MCL-1

UVA-1157
UVA-5431

UVA-1157
UVA-5431UVA-1157

UVA-5431

MCL-1

Sabic Covestro 杜邦 台化PC 力麟PA6 虹溢TPU
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技術輔導照片 文字說明

耐候阻燃增韌複材配方設計、加工以及性能評估
2A. 阻燃複材組成設計、螺桿混鍊

2B.阻燃複材拉條、切粒、烘乾以及射出成形

2C. 阻燃複材阻燃、拉力、耐候、衝擊等評估

執行前：

1.國內無「高頻通訊基地台天線罩複合材料」

供應商

2. 國內無「高頻通訊基地台天線罩」完整產

業鏈

執行後：

1.國內可自主供應「高頻通訊基地台天線罩複

合材料」

2. 建立我國「高頻通訊基地台天線罩」完整

產業鏈

高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟(4/5)
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藍圖項目名稱:
高頻低吸濕阻燃

樹脂開發

→ 低介電、耐水解無鹵阻燃劑設計
合作廠商 : 奇O

發展低介電、耐水解的無鹵阻燃
劑，符合高頻材料阻燃的需求

加工成型

終端應用產品

鋰電池盒

增加產值： 阻燃劑預計量產後可銷售5噸/年，

衍生產值達 NT1億/年

促進投資：硬體設備投資1500萬元以上

增加就業機會： 目前增聘5人，未來3年達20人

高頻通訊基地台天線罩複合材料開發研發聯盟(5/5)
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→高頻元件介電與阻燃驗證
潛在/合作廠商:台O、億O、鴻O

依據下游應用提供相關規格
與產品驗證

混鍊加工

→高頻用低吸濕阻燃樹脂
合作廠商:力O、虹O

發展高頻用低吸濕阻燃樹脂混鍊加工
製程技術，符合下游應用所需

計畫產生效益
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分項一：高端新材料試量產研發輔導與推動

1-2高端新材料技術聯盟

1-2-2 高端新材料研發聯盟與輔導

1-2-2-3 輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟

44
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計畫背景-鞋業市場規模與材料現況
全球功能性運動鞋市場規模達675億美元(2018)。而從2019年至2025年CAGR預計將以略高於

5.0%的年均複合增長率增長。

超過70%的中底材料以交聯EVA發泡材為主，具有成本低且性能高之優勢；鞋大底材料則以高耐
磨交聯橡膠為主，但重量較重且兩者皆無法回收。

品牌鞋廠積極尋求新材料來達到可回收需求，例如Adidas以TPU泡珠應用在運動鞋中底(工序複
雜)。但未交聯的彈性體材料之耐壓縮變形性／耐磨性較不足。另外，歐盟法規逐漸推動鞋材需
含有25~30%生質碳含量，以降低對石化原料的依賴及環境汙染。

本計畫開發輕量化鞋中底用生質彈性體，係透過塑(TPU)/橡膠(NR; Natural rubber)組成配方與
界面相容劑設計，賦予材料高耐壓縮變形、高耐磨、輕量化等優異物性，製備兼具回收性及生質
碳含量之新世代TPV鞋材。

全球鞋材市場規模2015 - 2025 (USD Million)

EVA鞋中底

Adidas

TPU泡珠鞋中底

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(1/7)
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 TPU與NR之介面相容性/合膠型態模擬 •以QSPR分析方法進行材料相容
分析，分別計算獲得其溶解度
參數()與作用參數()預測。

•透過作用參數值()預測，可以
判定其相容性的程度。當此值
越小時，其合膠相容性越好。

•若選取介面相容性分析，以
NR:UE85AO10~ NR:ER85A > NR: 
EMH90A > NR:S190A> NR:S180A
的合膠系統篩選結果。

No Name , (J0.5/cm1.5)

A NR-SVR 3L 16.89

1 TPU-S190A 19.83

2 TPU-S180A 19.81

3 TPU-EMH90A 20.54

4 TPU-ER85A 20.66

5 TPU-UE85AO10 20.66

Component ij

χA1 7.332 

χA2 10.657

χA3 4.892

χA4 1.772

χA5 1.772

樣品 介面面積計算
（無因次）

S190A: NR (3:7) 108.64E4

S180A: NR (3:7) 98.92E4

EMH90A: NR (3:7) 110.95E4

ER85A: NR (3:7) 114.15E

UE85AO10: NR (3:7) 114.14E4

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(2/7)
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Lubrizol Co. 

Lubrizol Co. 

Lubrizol Co. 

日勝

高鼎
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ER85A NR ENR 交聯配方D (phr) (以NR為100) 橡膠含量 硬度 拉伸強度 延伸率

wt% wt% wt% St-H ZnO DCBS Sulfur AO % Shore A MPa %

UN-b-1 30 70 － － － － － － 70 81 6.9 628

UN-b-2 30 50 20 － － － － － 70 80 10.7 684

UN-TPV-1 40 60 － 0.5 2.0 3.5 0.5 1.0 60 87 9.6 517

UN-TPV-2 30 70 － 0.5 2.0 3.5 0.5 1.0 70 83 8.8 604

UN-TPV-3 20 80 － 0.5 2.0 3.5 0.5 1.0 80 79 6.4 736

UN-TPV-4 30 70 － 0.5 2.0 3.5 1.0 1.0 70 85 10.0 652

UN-TPV-5 30 70 － 0.5 2.0 3.5 1.5 1.0 70 86 11.3 605

UN-TPV-6 30 50 20 0.5 2.0 3.5 0.5 1.0 70 85 15.5 647

UN-TPV-7 30 50 20 0.5 2.0 3.5 1.0 1.0 70 85 16.2 605

 TPU/NR TPV動態交聯配方優化(批次式)
 製程條件=190℃/100rpm/6min

UN-TPV-4 UN-TPV-7

 TPV機械性質隨交聯劑添加量提升而增加，同時隨著橡膠含量提高而下降，但延伸
率與硬度則下降。由截面微相型態可發現導入ENR可使交聯橡膠顆粒尺寸降低。

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(3/7)
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Brabender

產量=55g/批

TPU

NR

ENR
平均分散相尺寸(D90)= 5.0 µm
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 TPU/NR TPV雙螺桿反應押出製程建立

實驗製程參數
 200 rpm
 185~190 oC

L/D=48

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(4/7)
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產量= 10.5 kg/hr.
計畫TPU/NR TPV物性目標:
-平均分散相尺寸小於5 µm。

－拉伸強度≧20 MPa
－延伸率≧250 %
－Rebound≧ 53 %
－Taber磨耗量≦ 15mg 平均分散相尺寸(D90)=1.8 µm

MPa

36D

34D

40D

31D

11.0 265 32 0.85

17.4 498 12 0.92

12.9 546 9 1.05

20.5 465 14 0.79

回彈率

%

55

－
－

－

平均分散相尺寸(D90)= 1.8 µm
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 TPU/NR TPV之鞋中底發泡成型驗證

射出鞋胚開模之構圖設計

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(5/7)
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計畫TPU/NR TPV鞋中底物性目標:
－TPV發泡體密度≤ 0.4 g/cm3

－Rebound≧ 53 %
－壓縮變形率(23℃/ 22hr)≦ 25%

已送件申請生質
碳含量=60 %之認證
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技術輔導照片 文字說明

• 本計畫完成五種不同組成結構與分子
量之TPU分析，並完成對NR(SVR3L)之
相容性模擬計算，同時完成合膠型態
模擬。

• 藉由導入ENR與助交聯劑配方，完成
TPU/NR批次動態交聯反應製程。

• 成功建構連續式雙螺桿反應押出製程
，確認相反轉行為發生，同時透過優
化螺桿組態進行TPV物性優化。

• 完成TPV之物理發泡製程可行性，獲得
高回彈與輕量化可回收鞋中底產品。

TPU/NR TPV雙螺桿反應押出製程

TPV鞋中底發泡成型驗證

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(6/7)

50



© ITRI. 工業技術研究院著作

計畫產生效益
完成生質TPV彈性體開發，促進石化產品高值轉型
串聯上中下游業者，完成聯盟型研發計畫，促成軟硬體設備投

資超過5,000萬元(FY110)
 後續提出試量產計畫，預期可增加產值超過10億元
改善鞋材不可回收汙染
 發展可再製彈性體可逐年減少汙染，並以取代1/10之故有鞋材

為5年內目標

關鍵材料

→樹脂原料與相容性配方
→合作廠商: 高O/力O

ITRI→ 設計界面相容劑，
符合TPU/NR合膠需求。

產品複材

→合膠配方與動態交聯
→合作廠商: 彰O

ITRI→ 設計動態交聯配方與
螺桿組態，符合業者所需。

終端應用產品

→發泡加工成型
→合作廠商: 新O/富O塑膠

ITRI→ 依據下游應用提供
相關規格與產品驗證。

緩衝運動護具

瑜珈地墊

可回收鞋中大底

輕量化鞋中底用生質彈性體研發聯盟(7/7)
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分項二：高端新材料試量產研發計畫規劃與管理
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年度計畫目標 已達成情形

1. 辦理產業交流會1場次以上。

2. 協助業者申請其他政府研發

或補助計畫1件 以上。

3. 累積舉辦產業推動活動或成

果發表會計2場次以上。

1.10/5辦理產業交流會：AI在石化產業之應

用交流座談會(線上會議)。

2.1/25協助【台塑/耀登/億泰】送件申請

「5G基站用聚烯烴材料技術開發」A+計畫。

3. 9/30、11/18舉辦高端新材料產業推動活

動以及成果發表會共計2場。

高端新材料試量產研發計畫規劃與管理

53
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分項二：高端新材料試量產研發計畫規劃與管理

2-1產業技術之規劃與管理

54

AI在石化產業之應用交流座談會(線上會議)

壹、時間：110年10月5日(星期二)上午10時00分
貳、地點：線上視訊—U會議
參、主席：朱O方科長
肆、出席單位及人員：李O榮、中O、中O石化事
業部、聯O、長O、大O、亞O石化、台O、東O
、國O、中O化、科O創、台O化、高O科大環安
系與明O科大等代表。
伍、交流意見：

1.推動石化產業提升製程效能以及工安，並朝節能減碳
發展，AI是相當重要的一環，政策也提供抵稅的優惠
措施，近年來石化產業在這方面也投入很多，希望透
過本次座談會能開啟產業間與學界的良性互動。

2.AI發展與應用大多透過IT科技，易產生駭客、勒索軟體
攻擊等風險，須謹慎面對，業者建議可透過防火牆與
單向傳輸強化保護機制。

3.業界掌握現場實際數據與紀錄，學界擅長模型分析、
理論與實務應用，雙方整合可創造最佳效益。

4.本次交流會做為一開端，推動專案將積極協助媒合產
業界與學界進行合作，期望後續能有更多交流與火花
產生。
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分項二：高端新材料試量產研發計畫規劃與管理
2-2協助業者申請政府研發補助

協助【台O/耀O/億O】送件申請「5G基站用聚烯烴材料技術開發」A+計畫。
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2-3辦理推廣活動及成果展

分項二：高端新材料試量產研發計畫規劃與管理

1. 於9月30日上午9:30透過線上舉
辦產業推廣與交流會，共計產
官研55人線上共同參與。

2. 11/18辦理高端新材料產業成果
發表會，本次活動線上參與總
人數為133人。
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